




































专利名称(译) 带有集热部分的超声探头
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摘要(译)

提供一种能够将多个压电元件中产生的热量有效地排出到外部的超声波
探头。包括至少一个导热路径并且由导热率高于背衬构件的材料形成的
集热部分从多个压电元件收集热量，并且连接到集热部分的散热部分排
出热量收集在集热部分到外面。导热路径在背衬构件内沿厚度方向延
伸，并且具有从背衬构件的顶表面暴露的远端，该远端面向多个压电元
件中的每一个的底表面。
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